
安集微电子科技（上海）股份有限公司
投资者关系活动记录表
股票简称：安集科技         股票代码：688019         编号：2026-005

	投资者关系活动类别
	[bookmark: OLE_LINK1][bookmark: OLE_LINK11][bookmark: OLE_LINK14]√特定对象调研        □分析师会议
[bookmark: OLE_LINK6][bookmark: OLE_LINK7]□媒体采访            □业绩说明会
□新闻发布会          □路演活动
□现场参观
□其他 

	参与单位名称
	Carrhae Capital、Causeway Capital Management、Coronation Fund Managers、GIC、GS、Ilmarinen Mutual Pension、Jennison Associates、Legatum Capital、Schroders、University Superannuation Scheme、富达国际、摩根资产等。

	时间
	2026年5月13日

	地点
	公司会议室

	公司
接待人员姓名
	董事、总经理 Zhang Ming
职工董事、副总经理、董事会秘书 杨逊

	[bookmark: _Hlk216339121]投资者关系活动
主要内容介绍
	[bookmark: OLE_LINK89][bookmark: OLE_LINK90]一、公司介绍：
介绍公司展厅、公司简介、目前经营业务情况及未来发展规划等。

二、问答环节主要内容：
Q：公司CMP抛光液、功能性湿电子化学品、电镀液及添加剂三大业务板块各板块之间能否具有协同性，下游客户是否重叠？公司是否有绑定销售模式？
A：公司化学机械抛光液、功能性湿电子化学品、电镀液及添加剂三大业务板块在技术研发平台共享性以及下游客户业务拓展等多方面具有较高的协同性。在研发技术平台方面，三大板块均属于液体与固体衬底表面处理技术范畴，致力于芯片制造工艺与材料的最优配置，研发经验的积累、工艺理解的深化能够跨品类相互促进，有助于增强客户粘性、提升客户价值贡献，带动经营业绩增长。在业务拓展方面，三大板块均聚焦于集成电路制造及先进封装领域的客户群体，公司向客户导入新产品、为客户提供全方位服务时，具有资源共享的协同作用。客户对各品类产品的供应商选择具有自主选择权，公司会凭借各板块自身产品竞争力赢得客户认可。

Q：请介绍一下公司研发团队及研发费用的情况，未来研发费用的展望。
[bookmark: _GoBack]A：公司高度重视研发体系建设，研发团队是公司核心竞争力的根本保障。通过多年的集成电路制造及先进封装领域的研发实践，公司组建了一批高素质的核心管理团队和专业化的核心技术团队。截至2025年末，公司研发人员409人，占员工总数52.10%；从学历结构看，博士51人、硕士99人、本科203人，本科及以上学历占比86%。公司核心技术团队均由资深行业专家组成，在化学、材料化学、材料工程等专业领域有着长达几十年的研究经验，并在半导体材料行业深耕积累了数十年的丰富经验和先进技术。研发费用方面，公司持续保持较高投入水平。最近三年研发费用分别为23,661.27万元、33,276.59万元、44,470.13万元，累计占最近三年累计营业收入的比例为18.18%。2025年研发费用较去年同期增长33.64%，增长主要源于公司为保持技术领先优势、加强产品研发创新能力，各项研发活动持续增加，带来人力成本、物料消耗、折旧与摊销等的增长。
公司作为研发驱动型企业，随着市场和客户需求的变化，会有很多研发投入的需要，未来会持续增加研发投入，研发费用率可能会随着营业收入的增长有小幅度的波动，但研发费用的绝对值会保持一定的增长。

Q：公司通过自建、合作等方式提升关键原材料自主供应能力是否是从成本角度考虑？
A：成本在目前阶段不是主要的考量因素。公司持续加快建立核心原材料自主可控供应的能力，一方面优化产品性能，提升现有产品竞争力；另一方面加强新产品、新技术的研究开发，保障公司产品长期供应的安全性和可靠性。

Q：公司功能性湿电子化学品增长很快，请问主要原因是？
A：在功能性湿电子化学品板块，公司致力于攻克领先技术节点难关，并基于产业发展及下游客户需求，积极拓宽产品品类，为客户提供更有竞争力的产品组合及整体解决方案。目前，公司功能性湿电子化学品主要包括刻蚀后清洗液、晶圆级封装用光刻胶剥离液、抛光后清洗液、刻蚀液等产品。作为公司第二增长曲线，功能性湿电子化学品2025年营业收入同比增长63.73%，主要源于公司多年技术积累、领先技术节点多产品线布局以及部分产能释放的共同结果。

Q：公司在大陆的市占率已很高，请介绍下海外业务的进展以及市场份额提升路径？
A：公司始终以“立足中国、服务全球”为核心战略定位，以循序渐进、按需进展的策略稳健开展海外布局。目前积极推进中国台湾地区市场开拓，持续完善本地化团队组建与实验室能力建设，与客户建立常态化项目对接机制，在技术合作项目、产品验证进程等方面均取得阶段性进展。当前海外业务团队持续壮大，能力维度不断拓展，已对接台湾地区等多家海外客户，整体进度符合预期，海外布局稳步推进。

Q：目前行业竞争加剧，是否对公司产品价格造成压力？
A：客户对供应商的评估是多维度的综合考量。公司深耕行业多年，积累了深厚的技术壁垒与先发优势，产品工艺稳定性已得到长期验证。对客户而言，产品的采购成本仅是综合成本的一部分，产品性能优化及良率提升对整体成本控制同样具有显著价值。客户在选择供应商时，会全面评估产品性能、技术能力、服务响应以及合作稳定性等多维度因素，具备持续技术迭代能力且交付记录良好的供应商更易获得客户认可与长期信赖。

Q：当前产能情况及未来规划？
A：现有产能方面，上海金桥、宁波北仑制造基地的产能扩展与布局有序推进，多条新增产线为下一阶段发展提供产能保障；上海化学工业区电子化学品专区制造基地已实现主体建筑封顶，为中长期产能扩张奠定坚实基础。同时公司通过优化空间布局、推进产线智能化改造，生产自动化与精细化水平显著提升。未来规划方面，公司结合战略布局、客户及市场需求及过往经验，秉持小步快跑、滚动规划的思路，以3-5年为周期研判行业发展，提前规划生产基地物理环境的建设，持续跟进客户及市场变化，既保障稳定供货、承接新增需求，又避免盲目扩产导致资源闲置，实现资产效率与市场响应的最优平衡。

	附件清单（如有）
	无

	日期
	2026年5月14日



